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代表 金澤直一郎

設立 1995年1月

資本金 1,000万円

従業員数 8名

企業概要

主要設備

主要取引先

設備名 型式・能力 メーカー 台数

【半導体関連業界】

ルネサスエレクトロニクス㈱

ハイコンポーネンツ青森㈱

ASEジャパン㈱

㈱新川

エムテックスマツムラ㈱

高精度高速微細加工機

マシニングセンタ

ワイヤー放電加工機

形彫・NC・汎用放電加工機

NC・平面成形研磨盤

フライス盤

3D CAD／CAM

画像寸法・3D形状測定機

非接触式立体形状測定装置

レーザーマーカー
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株式会社 カナック
耐熱・耐摩耗・特殊形状等のワイヤーボンダー治工具のご提案なら当社にお任せください。

〒992-0003　米沢市窪田町窪田2464-6 TEL:0238-37-6790／FAX:0238-37-6798

事業
内容

・超硬を用いた耐熱・耐摩耗、極小フレームに対応したワイヤーボンダー治工
具の試作製造が可能です。
・研究開発、設備投資に力を入れています。(H24、26、28、29もの補助、
H25、30サポイン採択)
・長年培った技術とノウハウで、半導体を製造するワイヤーボンダー及びダイ
ボンダーの治工具を中心に製造を行っており、特に超硬の精密加工、試作、
単品物を得意としております。

得 意 分 野

生産能力

加工内容

精密・微細加工

加工材質

超硬素材、スチール

半導体関連機器製造(ワイヤーボンダー・ダイボンダー用治工具)、超硬製品加工

米沢市
置賜地域

特別推進事業担当　金澤担当 kanack@eos.ocn.ne.jpe-mailhttps://www.kanac-japan.comweb


